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Narodni pfedmluva
Zmeny proti predchozi normé

Ve srovnani s predchozi normou doSlo k rozsireni predmétu normy o program schvaleni technologie.
Byly nové doplnény prilohy E (pokyn k priru¢ce zpUsobilosti) a prilohy F az L, které obsahuji priklady
(popis procesu, meze schvaleni zplsobilosti atp.).

Citované normy

IEC 60194 zavedena v CSN IEC 60194 (35 9002) Navrh, vyroba a osazovani desek s plosnymi spoji -
Terminy a definice

IEC 61182-1:1994 dosud nezavedena

IEC 61189-3:1997 zavedena v CSN EN 61189-3:1998 (35 9039) Zkusebni metody pro elektrotechnické
materidly, propojovaci struktury a sestavy - Cast 3: Zkudebni metody pro propojovaci struktury (desky
s ploSnymi spoiji) (idt EN 61189-3:1997)

|EC 61249-2-4 zavedena v CSN EN 61249-2-4 (35 9062) Materialy pro desky s plodnymi spoji a dalsi
propojovaci struktury - Cast 2-4: Vyztuzené platované a neplatované zakladni materialy - Mé&di
platované polyesterové laminatové desky s definovanou hoflavosti (zkouska vertikalniho horeni), s
tkanymi / netkanymi sklenénymi viakny (idt EN 61249-2-4:2002)

IEC 61249-2-7 zavedena v CSN EN 61249-2-7 (35 9062) Materialy pro desky s plosnymi spoji a dalsi
propojovaci struktury - Cast 2-7: Vyztuzené platované a neplatované zékladni materialy - M&di
platované laminatové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyfici, s
definovanou horlavosti (zkouska vertikalniho horeni) (idt EN 61249-2-7:2002)

I[EC 61249-2-12 zavedena v CSN EN 61249-2-12 Materidly pro desky s plodnymi spoji a dal$i
propojovaci struktury - Cast 2-12: Dil¢i specifikace pro vyztuzené platované a neplatované zakladni
materialy - Médi platovany epoxidovy netkany aramidovy laminat s definovanou hoflavosti (idt EN
61249-2-12:1999)

IEC 62326 soubor postupné zavadén v souboru CSN EN 62326 Desky s plodnymi spoji

IEC 62326-4 zavedena v CSN EN 62326-4 (35 9074) Desky s plodnymi spoji - Cast 4: Neohebné
vicevrstvé desky s ploSnymi spoji s propojenim vrstev - Dil¢i specifikace (idt EN 62326-4:1997)

IEC 62326-4-1 zavedena v CSN EN 62326-4-1 (35 9074) Desky s plosnymi spoji - Cast 4: Neohebné
vicevrstvé desky s ploSnymi spoji s propojenim vrstev - DilCi specifikace - Oddil 1: Predmétova
specifikace zplsobilosti - Urovné pozadavk( A, B a C (idt EN 62326-4-1:1997)

IEC QC 001001 dosud nezavedena

IEC QC 001002-1 dosud nezavedena

IEC QC 001002-2 dosud nezavedena

IEC QC 001002-3 dosud nezavedena



IEC QC 001005 dosud nezavedena

ISO 9001:2000 zavedena v CSN EN I1SO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti -
Pozadavky (idt EN I1SO 9001:2000)

Informativni Gdaje z IEC 62326-1:2002

Mezinarodni norma IEC 62326-1 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 91: Technologie
elektronické montaze.

Toto druhé vydani rusi a nahrazuje prvni vydani vydané v roce 1996 a predstavuje jeho technickou
revizi.

Text této normy vychazi z téchto dokumenti:

FDIS Zprava o hlasovani
91/274/FDIS 91/285/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.
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Tato publikace byla navrZzena v souladu se Smérnicemi ISO/IEC, Cést 3.
Priloha M je nedilnou soucasti této normy.
Prilohy A az L jsou uvedeny pouze pro informaci.

Oznaceni QC (QC 230000) na titulni strané této normy je Cislo specifikace v IEC systému hodnoceni
jakosti pro elektronické soucastky (IECQ).

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace zlistane nezménén do roku 2007. Po tomto datu bude
publikace:

znovu potvrzena;
zrusena;
nahrazena revidovanym vydanim nebo
zmeéneéna.
Vypracovani normy
Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, ICO 61278386, RNDr. Karel Jurak, CSc.
Technicka normalizaCni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebovd, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN 62326-1
EUROPEAN STANDARD Cerven 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 31.180 Nahrazuje EN 62326-1:1997

Desky s ploSnymi spoji

Cést 1: Kmenova specifikace
(IEC 62326-1:2002)

Printed boards

Part 1: Generic specification
(IEC 62326-1:2002)

Cartes imprimées Leiterplatten
Partie 1: Spécification générique Teil 1: Fachgrundspezifikation
(CEl 62326-1:2002) (IEC 62326-1:2002)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2002-06-01. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, méa stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska,
Rakouska, Recka, Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.



CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2002 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostiedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lendm CENELEC.
Ref. ¢. EN 62326-
1:2002 E
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Predmluva

Text dokumentu 91/274/FDIS, budouci druhé vydani IEC 62326-1, v technické komisi IEC TC 91
Technologie elektronické montaze, byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl schvalen
CENELEC jako EN 62326-1 dne 2002-06-01.

Tato evropska norma nahrazuje EN 62326-1:1997.
Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2003-03-01

- nejzazSi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2005-06-01

Pfilohy oznacené jako ,normativni“ jsou soucasti této normy.
Prilohy oznacené jako ,informativni“ jsou ureny pouze pro informaci.

V této normé jsou normativni pfilohy M a ZA a prilohy A, B, C, D, E, F, G, H, |, ], K, a L jsou
informativni.

Pfilohu ZA doplnil CENELEC.
Ozndmeni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 62326-1:2002 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.

Strana 7




Obsah

Strana
Uvod
................................ 10
1 Rozsah
platnosti
11
2 Normativni
odkazy
............................................................................................................................................................. 11
3
Vseobecné
........ 12
3.1 VSeobecna
ustanoveni
..................................................................................................................................................... 12
3.2 Struktura rad
specifikaci
................................................................................................................................................... 13
4 Podrobna
ustanoveni
....................................................................................................................................................... 15
4.1 Pocatecni stupen
1YL 02O OPPPRPROPPSPPR
15
4.2 Strukturalné podobné desky s ploSnymi
Y 0 | OSSP UPPPPTRPRS 15
4.3 Certifikované protokoly uvolnénych davek
(]2 2 ) 15
4.4  Zpozdéné
dodavky
............................................................................................................................................................. 15

4.5 Uvolnéni k dodani pred splnénim vSech
ZKOUSEK ..ttt 15

4.6 Opakované predlozeni zamitnutych



4.7 Znaceni desek s ploSnymi spoji a

5] o ) 16
4.7.2

Obal

.................... 16

4.8 Udaje pro

objednavani
..................................................................................................................................................... 16

5 Schvaleni zpUsobilosti a udrzovani schvaleni

ZPUSODIOSTI . .eveeviiiiecie st 16

5.1

VSeobecné

........ 16

5.2 Pozadavky pro schvaleni

y4 01U 0] o11To ) TSRS 16

5.3 Popis

zpUsobilosti
............................................................................................................................................................. 17
5.4 Informace uvedené v seznamu firem, vyrobkd a sluzeb

(REPS) et 17

5.5 Prokazani zpUsobilosti

= T PP 17
5.5.1 Program

zkousek

17

5.5.2 ZpUsobilost

vyrobku
.......................................................................................................................................................... 18
5.5.3 ZpUsobilost

procesu
......................................................................................................................................................... 19

5.6 Protokol o zkousSce pro schvaleni
74 o1V I1o] o 1[0 1 £ USSP ST PRSPRPROTN 19

5.7 Rozsah schvaleni



p4 010 0] o1 o) { TSP OURR TR 19

5.7.1 Rozsah zpUsobilosti
YA L] o1 (U TSSO 19

5.7.2 Rozsah zpUsobilosti
o] o Tal 1Y U PP PPTTTR 19

5.7.3 Rozsiteny rozsah schvaleni zplsobilosti vyrobku /
PIOCESU . cvvtiiieettitiies s e et ettt s e e e e e b b r e e e e e bbb e e e e e e bt n e e e e e arbe e e e e 19

5.7.4 Vyznamné
zmeény

5.7.5 Zménové
postupy

5.8 Udrzovani schvéleni
74 o]0 LYo ] o1] (o33 AT ST S TR SRPPRPRP 20

5.9 Pozastaveni a odejmuti schvaleni
74 o1V EYo] o] 1o 1 £ USRS OUTPROSOR 20

5.10 Zkousky pro schvaleni
74 o1V I1o] o] 1[0 1 « TSSO PP 20

5.11 Udaje o kontrolach v pfedmétové specifikaci
y4 010 10] o 11 1o 1) { TSROSO 20

6 Hodnoceni
jakosti

6.1 Kontrola shody
L Lo PO P PEPPPPPP TR
21

6.2 Sdruzovani
zkousek

6.2.1 Kontrola kategorie V
QYT T PR PR 22

Strana 8

Strana



6.2.2 Kontrola kategorie D
oy AaaT=T (o 1V ) PR OUPRTTPRPPIN 22

6.2.3 Kontrola kategorie S (stav

01012 el 11 ) 23

6.2.4 Kontrola kategorie E

(== g [ ) TSP 23
6.2.5 Kontrola kategorie P

G741 1T TR PRSPPI 23
6.2.6 Kontrola kategorie Y (integrita

SETUKEUIY ) ettt e e e e et e b a e e 23

6.2.7 Kontrola kategorie

A PSSRSO 24
6.3  Udaje o kontrolach v

(1 L TP PTP PP PPURTPPPPRR 24
6.4 Schvaleni technologie v systému

=0 TSR PRT PSPPI 24

6.5 Nepfimé metody

0= T o SRRSO 24
7 Pravidla pro pfipravu predmétovych

Y o1 el 11 T PSR PSTP 24

7.1 Predmétova specifikace zplsobilosti (Cap

7.1.2 Cislovani a

obsah
............................................................................................................................................................. 25
7.1.3 Udaje na

vykresech
........................................................................................................................................................... 25
7.2 Pfedmétova zakaznicka specifikace

(10 PP 25

7.2.1

VSeobecné

........ 25

7.2.2 Cislovani a



7.2.3 Udaje na
vykresech

7.2.5

7.2.6 Funkéni
pozadavky

Priloha B (informativni) Budouci struktura rady
SPECITIKACT. .. vriiee e 29

Priloha C (informativni) Struktura soucastky pro schvaleni zplsobilosti
(CQO) it 30

Priloha D (informativni) Zkratky vztahujici se k IECQ a jejich
VYSVELIENI. ..ttt 31

Priloha E (informativni) Pokyn pro formu a obsah prirucky
ZPUSODIIOSEI....veeivii ittt 33

E.1 Vseobecné
pozadavky

E.2 Rozsah platnosti schvaleni
74 o1V EYo] o1 (o 1 £ OSSPSR 34

E.3 Technologie (popis
o] o Tel =1 U ) T PSP SOPPPPPPPPPI 34

E.4
Subdodavky

E.5 Meze
zpUsobilosti



E.6 Popis
zpUsobilosti

E.7 Rozhrani
vyrobce-zakaznik

E.8 Pravidla
navrhu

E.9 Seznam
materiald

E.12 Program zkousSek pro schvaleni
74 01U 10] o11To ) TR 38

E.13 Udrzovani schvaleni
74 o1V EYo] o1 o 1 £ TSSO PS PRSPPI 39

E.14 Modifikace schvélené
74 o1V ITo] o 1o T £ OSSP PP PRSI 39

Priloha F (informativni) Priklad popisu
] o Tel 1Y U PSSP 40

F.1 Zakladni
materialy

Strana 9

Strana

F.2 Zékladni zplsob
7401 = o0 1VZ- 1o PO PP ERSPT 40

F.3 ZpUsob vymezeni obrazce nebo
(0] o] 7= .4 U 1RSSR 40

F.4  ZpUlsob zhotoveni



F.7 Kovové a organické povrchové
U] o] =12 PR OTRSU PP TRRRPPRPROTS 40

F.8 Typy
propojeni

Priloha G (informativni) Priklad mezi
o0 )V L=T | PR 41

Priloha H (informativni) Priklad popisu
74 01U LX) o1] 03] 4RO U PP OUROPROPRRORRN 42

Priloha I (informativni) Priklad rozhrani
VYTODCE-ZAKAZNIK. . vve ittt 43

Priloha J (informativni) Priklad predmétové specifikace
Priloha K (informativni) Priklad matice programu
ZKOUSEK ..ttt ettt et e et e e a e e e e 48

Priloha L (informativni) Priklad ¢asového planu programu
ZKOUSEK. ...ttt 49

Priloha M (normativni) Pozadavky na protokoly o zkousSce pro schvaleni
ZPUSODIIOSEI....cvveicciecicce e, 50

Priloha ZA (normativni) Normativni odkazy na mezinarodni publikace a na jim pfisluSejici evropské
publikace...... 51

Tabulka 1 - Volba rozsahu

Tabulka E.1 - Obsah pfirucky
74 o1V EYo] o 1o 1 £ USSP SR 34



Strana 10

Uvod

IEC 62326 plati pro desky s plosSnymi spoji bez ohledu na metodu jejich vyroby, kdyz jsou pripraveny
pro montaz soucastek.

IEC 62326 sestava ze samostatnych ¢asti, které zahrnuji informace pro navrhare, vyrobce a uzivatele
kmenové specifikace, dil¢i specifikace a predmétové specifikace zpUsobilosti systému IECQ a
pozadavky pro réizné typy desek s plosnymi spoji.

IECQ je systém hodnoceni jakosti elektronickych soucdstek. Jde o systém certifikace treti stranou.
Jeho pravidla (véetné popisu Ulohy inspektoratl) jsou uvedena v nasledujicich publikacich:

-QC 001001: Stanovy (Basic Rules)
-QC 001002: Jednaci rad (nékolik (Rules of Procedure)
Casti)

Tato Cast IEC 62326 obsahuje kmenovou specifikaci pro desky s plosnymi spoji hodnocené jakosti.
Kmenova specifikace tvori ¢ast dil¢ich specifikaci a predmétovych specifikaci zplsobilosti, které se
rozesilaji narodnim komitéttm.

PRIKLAD

Pro neohebné vicevrstvé desky s ploSnymi spoji plati nasledujici dokumenty: IEC 62326-1, IEC 62326-
4 alEC 62326-4-1.

VSechny tfi dokumenty by se mély uvazovat spolecné.
Dalsi informace o strukture specifikaci a o vzajemném vztahu mezi specifikacemi jsou uvedeny v

priloze B.
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1 Rozsah platnosti

Tato c¢ast IEC 62326 definuje postupy pro schvaleni zpdsobilosti (CA) pro desky s plosnymi spoji.
Pokud se pozaduje uznani IECQ, mély by se pouZit postupy pro schvéleni zplsobilosti podle IEC
001002. Navic mdze byt stanoven ¢asovy plan schvaleni technologie (TA) jako alternativni pro
vyrobce pouzivajici systém fizeni procesu pro potvrzeni shody vyrobku. Jak postupy CA tak TA se
pouzivaji pro desky s ploSnymi spoji, respektive metody jejich vyroby, kdyZ jsou pfipraveny pro
montdz soucastek. Informace a pozadavky se mohou téz pouzit pfi schvalovani druhou stranou nebo
pro prohlaseni vyrobce vyrobku, na ktery se vztahuji tyto specifikace.

2 Normativni odkazy

Pro pouzivani tohoto dokumentu jsou nepostradatelné niZze uvedené odkazy. U datovanych odkazl se
plati pouze citovana vydani. U nedatovanych odkazl se pouZije posledni vydani citovaného



dokumentu (v€etné jakychkoliv zmén).
IEC 60194 Navrh, vyroba a osazovani desek s ploSnymi spoji - Terminy a definice
(Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions)

IEC 61182-1:1994 Desky s plodnymi spoji - Popis a pfenos elektronickych dat - Cast 1: Cislicovy popis
desky s ploSnymi spoji

(Printed boards - Electronic data description and transfer - Part 1: Printed board description in digital
form)

IEC 61189-3:1997 ZkuSebni metody pro elektrotechnické materidly, propojovaci struktury a sestavy -
Cést 3: Zkusebni metody pro propojovaci struktury (desky s plodnymi spoji)

(Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies - Part 3: Test
methods for interconnection structures (printed boards))

IEC 61249-2-4 Materialy pro desky s plosnymi spoji a dal3i propojovaci struktury - Cast 2-4: Vyztuzené
platované a neplatované zakladni materialy - Médi platované polyesterové laminatové desky s
definovanou horlavosti (zkouska vertikalniho hofeni), s tkanymi/netkanymi sklenénymi viakny

(Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-4: Reinforced base
materials, clad and unclad - Polyester non-woven/woven fibreglass laminated sheet of defined
flammability (vertical burning test), copper-clad)

IEC 61249-2-7 Materialy pro desky s plosnymi spoji a dal3i propojovaci struktury - Cast 2-7: Vyztuzené
platované a neplatované zakladni materialy - Médi platované laminatové desky z vrstveného tkaného
E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyfici, s definovanou hoflavosti (zkouSka vertikalniho horeni)

(Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-7: Reinforced base
materials, clad and unclad - Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical
burning test), copper-clad)

IEC 61249-2-12 Materialy pro desky s plodnymi spoji a dal3i propojovaci struktury - Cast 2-12: Dil&i
specifikace pro vyztuzené platované a neplatované zakladni materidly - Médi platovany epoxidovy
netkany aramidovy laminat s definovanou hoflavosti

(Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-12: Reinforced base
materials, clad and unclad - Epoxide non-woven aramid laminate of defined flammability, copper-clad)

IEC 62326 (vSechny Casti) Desky s ploSnymi spoji
(Printed boards)

IEC 62326-4 Desky s plonymi spoji - Cast 4: Neohebné vicevrstvé desky s plodnymi spoji s propojenim
vrstev - Dil¢i specifikace

(Printed boards - Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections - Sectional specification)
IEC 62326-4-1 Desky s plosnymi spoji - Cast 4: Neohebné vicevrstvé desky s plosnymi spoji s

propojenim vrstev - Dil& specifikace - Oddil 1: Pfedmétovéa specifikace zplsobilosti - Urovné
pozadavkl A, Ba C



(Printed boards - Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections - Sectional
specification - Section 1: Capability Detail Specification - Performance levels A, B and C)

IEC QC 001001 IEC systém hodnoceni jakosti elektronickych soucastek (IECQ) - Stanovy

(IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) - Basic Rules)
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IEC QC 001002-1 IEC systém hodnocenf jakosti elektronickych sou¢astek (IECQ) - Jednaci fad - Cést 1:
Administrativa

(IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) - Rules of Procedure - Part 1:
Administration)

IEC QC 001002-2 IEC systém hodnoceni jakosti elektronickych soucastek (IECQ) - Jednaci Fad - Cast 2:
Dokumentace

(IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) - Rules of Procedure - Part 2:
Documentation)

IEC QC 001002-3 IEC systém hodnocenf jakosti elektronickych sou¢astek (IECQ) - Jednaci fad - Cést 3:
Postupy schvalovani

(IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) - Rules of Procedure - Part 3:
Approval procedures)

IEC QC 001005 Seznam firem, vyrobkl a sluzeb schvalenych v rdmci systému IECQ, vc¢etné ISO 9000
(Register of Firms, Products and Services approved under the IECQ system, including ISO 9000)
ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti - Pozadavky

(Quality management systems - Reqiurements)

-- Vynechany text --



